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Abstract (en)
The device comprises a multi-stand rolling section, a roller conveyor with cooling units, and coiling devices. At least the first stand (8) of the rolling
section is a reverser stand which is preceded and followed by at least one spool furnace (6,11). A controllable cooling unit (7) is located between the
furnace (6) and the reverser stand (8).

Abstract (de)
Es wird eine Produktionsanlage zur Erzeugung von warmgewalzten Flachprodukten, bestehend aus einer mehrgerüstigen Walzstraße (15), einem
Auslaufrollgang (22) mit Einrichtungen zur Kühlung (7,17) des Walzbandes und nachgeordneten Wickelmaschinen (16,18) zum Aufwickeln des
Bandes vorgeschlagen, mittels derer unter erwünschter Begrenzung der Auslaufgeschwindigkeit Bandmaterial mit sehr kleinen Dicken gewalzt
werden kann. <IMAGE>
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